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Abstract (en)
[origin: US4674555A] A mold of a caterpillartype track mold for a continuous caster features at least at one place a pair of wires which form a
thermocouple and make first contact outside the mold. The wires are inserted into the mold in such a manner that their other ends are separated
from the surface of the mold facing the melt by a metallic layer which joins these wires and is at most 100 mu m thick. The process for manufacturing
this mold is such that the metallic layer is electro-deposited on to the ends of the wires.

Abstract (de)
Bei einer Kokille sind an mindestens einer Stelle je zwei ein Thermoelement bildende Drähte (6, 7), mit einer ersten Kontaktstelle ausserhalb der
Kokille, derart in die Kokille eingelassen, dass die andern Enden der Drähte (6, 7) nur durch eine höchstens 100 µm dicke metallische Deckschicht
(4), welche diese Drahtenden verbindet, von der der Schmelze zugewandten Oberfläche (1) der Kokille getrennt sind. Ein Verfahren zur Herstellung
dieser Kokille besteht darin, dass die metallische Deckschicht (4) galvanisch auf die Enden der Drähte (6, 7) aufgebracht wird. Die Kokille findet
bevorzugt Verwendung in einer kontinuierlich arbeitenden Bandgiessanlage mit mitlaufenden, gekühlten Raupenkokillen.
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